مرحله ریسه دوانی(حدوداً روز اول تا پانزدهم)
· رشد میسلیوم قارچ از دمای oC10 شروع و تا دمای oC27 ادامه دارد.
·  دمای بالاتر از oC30 باعث مرگ میسلیوم.

·  بهترين شرایط جهت رشد و ریسه دوانی ميسليوم oC25 و در هفته دوم oC27- oC26

·  رطوبت نسبي محيطی حدود 95% 

·  غلظت دي اكسيدكربن تا مرحله هوادهی ppm20000-ppm5000 بسته به رقم بذر و توصیه شرکت تولید کننده آن.
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مرحله ریسه دوانی در خاک پوششی(روز شانزدهم تا بیست و چهارم)
زمانی که ميسليوم 80% حجم كمپوست را در بر گرفته و به اصطلاح سفید نمود، زمان استفاده از خاك پوششي فرا رسيده است. 
خاک پوششی بایستی از منبع مطمئنی تهیه گردد، به نحویکه عمل پاستوریزاسیون، به خوبی روی آن صورت پذیرفته باشد و صرفاً جهت اطمینان، بیشتر به روش شیمیایی با فرمالین 1% و یا کاربندازیم به میزان یک گرم در لیتر، خاک را ضدعفونی می نمائیم و سپس با اضافه نموده آب به میزان لازم(بسته به جنس و بافت خاک) عملیات خاکدهی انجام  میگیرد.

ضرورت استفاده از خاک پوششی
· خاک پوششی هیچگونه مواد غذایی برای قار چ فراهم نمی کند.
· خاک پوششی رطوبت لازم را برای میسلیوم قارچ فراهم می کند(تنش رطوبتی کم تشکیل اندام باردهی را بیشتر می کند).

· خاک پوششی باعث استقرار اندام باردهی می شود.

· برخی میکروارگانیزم های موجود در خاک موجب فعال شدن ژن عامل تولید اندام باردهی قارچ می گردند

مشخصات خاک پوششی مطلوب
· ظرفیت نگهداری آب بالایی داشته باشد
· اسیدیته آن تقریباً قلیایی باشد.

· ساختمان متخلخل و سبکی داشته باشد.

· مواد آلی نپوسیده نداشته باشد.

· آلودگی پارازیتی نداشته باشد.
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عملیات ککینگ 
هدف: سرعت  بخشی به ورود و توسعه میسلیوم در خاک پوششی و کاهش زمان قارچ دهی 7-2 روز. 
زمان انجام: یک تا چهار روز پس از خاک دهی.

روش اول: استفاده از چند بلوک کمپوست که در حد مطلوبی سفید شده.

روش دوم: مخلوط نمودن کمپوست زیرین با خاک پوششی.
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عملیات رافیلینگ یا اسکرچ
· تا قبل از انجام عملیات رافیلینگ بهتر است روزانه خاک در حد مناسب مرطوب گردیده و از خشک شدن خاک جلوگیری نمود.
· انجام عملیات حدوداً 7-6 روز پس از خاکدهی(حدود 50% ضخامت خاک داده شده سفید شد)
· رافیلینگ: قوی بودن ریسه دوانی میسلیوم در خاک(خراش دهی خاک تا سطح کمپوست).

· اسکرچ: ضعیف بودن ریسه دوانی میسلیوم در خاک (خراش دهی سطحی).

· دمای مناسب کمپوست در این مرحله حدود oC25 و رطوبت نسبي محيطی 95%
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